
 
 

Projekt „Pełny pionowo zintegrowany łańcuch technologiczny dla pionowej elektroniki GaN-on-GaN: 
od podłoża GaN do Inteligentnego Banku Energii.” 

PROJEKT współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań 
naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG. 

 

Załącznik Nr 1 
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr………………………………… 
z dnia ……………………………………. 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
NAZWA OFERENTA: 
................................................................................................................................................................... 
ADRES: 
................................................................................................................................................................... 
TEL./E-MAIL 
................................................................................................................................................................... 
NIP...................................................................            REGON.................................................................... 
 

Oferta dla  
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puławska 34, Piaseczno 05-500 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym nr ……………., oferuję ………………………………………. 
…………………………………………………….. z dostawą do siedziby Zamawiającego, będących przedmiotem 
ww. zapytania ofertowego na zasadach określonych w tym zapytaniu: 
 
Cena netto ………..……….…….…….. PLN (Cena netto słownie:…………………………………………………..…….. PLN) 
 
Cena brutto………………….………….. PLN (Cena brutto słownie: ……………………………………….....…..…….. PLN) 
 
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ................................... % tj. ................................PLN 
 
 
Gwarancja: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Termin dostawy: …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Miejscowość ............................................................................, dnia ................................................... r. 
 
 
 

     ........................................................................................... 
podpis oraz pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania oferenta 
 


